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Montaje rápido, económico y sumamente sencillo. 
Un conjunto de paneles (de resina fenólica) ya ensamblados - con elementos de acero 

inoxidable y tornillería auxiliar - , que a modo de cajón se acopla directamente y de 

forma sencilla en la boca del nicho.  

Esta propuesta de lápida de cierre ofrece la ventaja de simplificar y acorta las 

ceremonias, reducir el peso de las lápidas evitando las lesiones durante la 

manipulación, a la vez que decrecerá significativamente el gasto en mano de obra. 

Finalmente y en la misma ceremonia, la lápida quedará totalmente acabada, no siendo 

necesaria ninguna intervención posterior por el personal del cementerio, ya que 

incluso se podrán entregar las placas grabadas con la inscripción que se desee.  
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ESTUDIO DESARROLLO

Soporte para florero
nombres, epitafios, etc.

Placas en HPL, para grabar

67 cm.

77 cm.

14 cm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

CARACTERISTICAS TÉCNICAS  Y  MEDIDAS ORIENTATIVAS 

    Arena                       Madera                        Bronce                        Pizarra                         Oxido 

COLORES 


